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Abstract (en)
[origin: WO2021104973A1] The invention relates to a method for phosphatizing metal surfaces in a layer-forming manner using a colloidal aqueous
solution as an activation stage, containing a dispersed particulate constituent, wherein in addition to dispersed inorganic compounds of phosphates
of polyvalent metal cations, the particulate constituent contains polymeric organic compounds as dispersants, which are composed at least partly
of styrene and/or an α-olefin with no more than 5 carbon atoms and at least partly of maleic acid and/or the anhydride and/or the imide thereof, and
the polymeric organic compounds additionally comprise polyoxyalkylene units. In the activation stage of the method according to the invention, the
addition of condensed phosphates can be omitted such that the content of dissolved condensed phosphates in the colloidal aqueous solution is less
than 0.25 based the phosphate content in the particulate constituent of the solution, in each case with respect to the element P.

Abstract (de)
Vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur schichtbildenden Phosphatierung metallischer Oberflächen unter Einsatz einer kolloidalen,
wässrigen Lösung als Aktivierungsstufe enthaltend einen dispergierten partikulären Bestandteil, wobei der partikuläre Bestandteil
neben dispergierten anorganischen Verbindungen von Phosphaten polyvalenter Metall-Kationen polymere organische Verbindungen
als Dispergierhilfsmittel enthält, die zumindest zum Teil zusammengesetzt sind aus Styrol und/oder einem α-Olefin mit nicht mehr als 5
Kohlenstoffatomen sowie Maleinsäure, dessen Anhydrid und/oder dessen Imid und die zusätzlich Polyoxyalkylen-Einheiten aufweisen. In der
Aktivierungsstufe des erfindungsgemäßen Verfahrens kann auf eine Additivierung kondensierter Phosphate verzichtet werden, so dass der Anteil
an gelösten kondensierten Phosphaten in der kolloidalen, wässrigen Lösung bezogen auf den Phosphatgehalt im partikulären Bestandteil derselben
jeweils bezogen auf das Element P kleiner als 0,25 ist.
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